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Ck>ii3p(mentplaatsmgsi]mc]]^^ 



De uitvindirig heeft betrelddng op een cQgyonent-plaatsingRitirichtiiigr 
vooizien van een langgestcekte Ixanspoilinricliting met behulp van weike transfport-inrichting 
van CQnqMmenten te vooiziene substraten in bedrijf in een zich evenwijdig aan de 
transporlinrichting uitstrekkende tiwiqioitnchting verplaatsbaar zijn, welke component- 
S plaatsingsinrichting verder is voorzien van ten minste een CQniponenttoevoecuDodchting die 
aan een langszijde van de transpott*-inrichting is gelegen, alsmede van ten minste een 
componentopneemr en neeizeteenheid, met behalp waarvan in bedrijf een component uit de 
componenttoevoeiinrichting opneembaar is en op een siibstraat positioneerbaar is. 

10 

Bij een dergelijke, uit de intemationale octrooiaanvrage WO 95/19099 
bekende componenlplaatsingsimichting zijn aan beide langszijden van de transportinrichting 
componenttoevoeiinrichtingen opgesteld. 

Met behulp van opneem- en neerzeteenheden worden componenten uit de 

1 S conqionenttoevoerinrichtingen opgenomen en op de door de transportinrichting ondeisteunde : 
substraten gepositioneerd. 

De afineting van het siibstraat in een zich dwars op de transportrichting 
uitsstrekkmde richting is onder meer afhankelijph: van de a&tand tussen de aan weerszijden v^ 
de transportmrichting gelegen componenttoevoerinrichtingen. Qm de afstand tussen de 

20 component-toevoerinrichtingen en het substraat zo kort mogelijk te houden, zijn de 

componenttoevoerinrichting^ bij vooriceur zo dicht mogelijk bij de transportinrichting 
opgesteld. De grootte van de substraten die met de bekende inrichtingen van componenten 
kunnen worden vooizien is zodanig dat enerzijds een groot scala van substraten met behulp 
van eenzetfde componentplaatsingsinrichting van componenten kan worden voorzien terwijl 

25 tegelijkertijd de a£stand tussen de componenttoevoerinrichtingen en de substraten zo beperkt 
mogelijk is. Dit betekent in de praktijk dat relatief grote substraten, waarbij een afineting in 
een dwars op de transportrichting uitstrekkende richting relatief groot is, niet met de op zich 
bekende comppnenlplaatsingsinrichtingen van componenten kunnen worden voorzien. 
Dergelijke substraten dienen dan oj^el met de hand van componenten te worden vooizien 
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ofwel dient een specMe component-plaateingsinrichting te woiden aangescliaft. De a&tand 
tussen de componenttoevoerimichtingen en het substraat is hierbij xelatief groot Bovendien 
is een dergelijke specifieke coniponenlplaatsingsinrichting relatief duur, neemt relatief veel 
mimte in en zal bovendien relatief weinig worden toegepast. 



De uitvinding beoogt derhalve een component-plaatsingsinrichting te 
verschaffen die op relatief eenvoudige wijze geschikt is voor het van conq^onenten voorzien 
van xelatief grote substraten terwijl eveneens gebruikelijke substraten efiScient van 
10 componenten kunnen worden voorzien. 

Dit doel wordt Mj de componen^laatsingsinrichting volgens de m 
bereikt doordat dat de conqjonenlplaatsing^inrichting verder is voorzien van een zich aan een 
van de componenttoevoerinrichting afgekeerde langszijde van de tiansportinricliting gelegen 
substraat-ondersteuning. 

15 Met behulp van de substraatondersteuning kunnen relatief grote substraten 

worden ondersteund aan een van de component-toevoerinrichtingen afgekeerde zijde. Met 
behulp van de componentopneem- en neerzeteenheid of -eenheden worden componenten 
vanuit de componenttoevoerinrichting opgenomen en over de transportinxichting been naar 
het door de substraatondersteuning ondersteunde substraat verplaatst. 

20 De substraten met relatief Meine, normale of gebruikelijke afinetingen worden 

met behulp van de transportiniichting op gebruikelijke wijze door de 
componen^laatsingsinrichting been verplaatst en met behulp van de opneem- en : 
neerzeteenheid van conqKmenten voorzien. 

De tijd benodigd voor het plaatsen van componenten op de gebruikelijke 

25 substraten zal door de toevoeging van de substraat-ondersteuning niet of nauwelijks worden 
beinvloed terwijl met behulp van de substraatondersteuning het mogelijk is om op een 
efficiente wijze met behulp van een reeds beschikbare componentplaatsingsinrichting 
componenten op relatief grote substraten te positioneien, 

Een uitvoeringsvorm van de componentplaatsingsinrichting volgens de 

30 uitvinding wordt gekenmeikt doordat de substraat-ondersteuningen losneembaar met de 
componentplaatsingsinrichting is verbonden. 

Indien de substraatondersteiming losneembaar met de 
componentplaatsingsinrichting is verbonden, is het mogelijk om op het moment dat enkel 
gebruikelijke substraten van componenten dienen te worden voorzien, de 



PHNL030834EPP 



3 03.07.2003 
substmatondersteuning te verwijderen. Hierbij is het mogelijk dat na het yerwijderen van de 
substtaatondersteunmg verplaatsbare componenttoevoerimichtmgen aan de 
componentplaatsings-mrichting worden toegevoegd waaimee het aantal verschill^de 
componenten dat pp de met behulp van de transportinrichting getransporteerde substiaat kan 
S woiden gepositioneerd, wordt verhoogd alsmede dat de snelheid ^ivaannee de componenten 
op de substiaten kunnen woiden gepositioneerd, woidt verhoogd. 

Een andeie uitvoeringsvoim van de componentplaatEdngs-imichting volgens 
de uitvinding wordt gekenmerkt doordat de substraatondersteuning is voorzien van 
aandiijfiniddelen met behulp waarvan in bediijf een substraat verplaatsbaar is in een zich 
10 dwars.opdetranspoilrichtinguitstrekkendetoevoemchting. 

Met behulp van de aandiijfimddelen kan een door de substraatondersteuning 
ondersteund substraat eenvoudig in de richting van de transportintichting woiden verplaatst 
zodat het substraat zo dicht mogelijk bij de aan de aadere zijde van de transportintichting 
gelegen componen^laatsingsiiirichtmg(en) is geleg^ op het moment dat met behidp van de 
15 conq)onentopneen>- en neerzeteenheid componenten vanuit de 

componentplaatsingsinrichtingen op het substraat worden gepositioneerd 

Een weer verdere uitvoeringsvoim van de component-plaatsingsiniichting 
volgens de uitvinding wordt gekemnerkt doordat de transportinrichting is voorzien van ten 
minste een zich evenwijdig aan de transfportdchting uitstrekkend geleideprofiel dat is 
20 verbonden met de Substiaatondersteuning, waarbij het geleideprofiel tezamen met de 
substraatondersteuning verplaatsbaar is in een zich dwars op de transportrichting 
uitstrekkende richting. 

Op deze wijze is het mogelijk om het geleideprofiel van de transportinrichting 
in de richting van de componentplaatsingsinrichting te verplaatsen iTraardoor de door de 
25 ttansfportinrichting ingenomen breedte wordt beperkL Bovendien woidt tegelijkertijd de met 
het geleideprofiel verbonden substraatondersteuning eveneens in de richting van de 
componenttoevoerinrichting verplaatstj waardoor de afetandtussen de 
componenttoevoerinrichting en de substraatondersteuning wordt verldeind. 

Een weer verdere uitvoeringsvorm van de component-plaatsingsinrichting 
30 volgens de uitvinding wordt gekenmerkt doordat de substraatondersteuning twee zich 

evenwijdig aan elkaar uitstrekkende geleidingen omvat die zich dwars op de transportrichting 
uitstrekken. 
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Met behulp van dergelijke gelddingen is het mogelijk om op eenvoudige 
wijze een suibstraat van en naar de coniponenlloevoer-inrichtingen te verplaatsen alsmede een 
substraat efficiSnt te ondersteunen. 

Indien de afistand tussen de geleidingen instelbaar is, is de 
5 substraatondersteuning eenvoudig aanpasbaar aan substraten met verschillende ai&netingen. 

Een weer verdere uitvoeringsvotm van de component-plaatsingsinrichting 
volgens de uitvinding wordt gekenmerkt doordat de substraatondersteuning verticaal 
verplaatsbaar is van een zich evenwijdig aan de transfportimichtmg gelegen positie naar een 
onder de transportintichting gelegen positie. 
10 Door de verticaal veiplaatsbare substraatondersteuning is het op eenvoudige 

wijze mogelijk om de substraatondersteuning te verplaatsen tussen een positie waarbij de 
substraatondersteuning zich evenwijdig aan de transportinrichting bevindt zodat met behulp 
van de substraatondersteuning een substraat ondersteunbaar is waarop componenten kunnen 
worden gepositioneerd. De substraatondersteuning is verder verplaatsbaar naar een onder de 
IS traospordnrichting gelegen positie waarin de substraatondersteuning niet geschikt is voor het 
ondersteunen van substraten xnaar waarin de boven de substraatondersteuning gelegen ruimte 
toegankelijk is voor bij voorbeeld aanvullende componenttoevoer-inrichtingen. 



20 De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de tekenin^n 

waarin: 

Fig. 1 een bovenaanzicht van een conqionentplaatsings-inrichting volgens de 
stand van de techniek toont, 

Fig. 2 een bovenaanzicht toont van een eerste uitvoeringsvorm van een 
25 componentplaatsingsinrichting volgens de uitvinding 

Fig. 3 een bovenaanzicht toont van een tweede uitvoeringsvcmn van een 
.conqponentplaatsingsinrichting volgens de uitvindi^ 

Fig. 4 een bovenaanzicht toont van een derde uitvoeringsvorm van een 
componen^laatsingsinrichting volgens de uitvmding, 
30 Fig. 5A en 5B bovenaanzichten tonen van een vierde uitvoeringsvorm van een 

componentplaatsingsinrichting respectievelijk voorzien van tussen een 
substraatondersteuning gelegen componenttoevoer-inrichtingen en een door de 
substraatondersteuning ondersteund substraat, 
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Fig. 6 een bovenaanzicht toont van een vetdere uitvoeriBgsvotm van een 

componen^laateingsinrichting volgens de uitvinding. 

Fig. 7A-7D respectievelijk een bovenaanzicht en zijaanzichten tonen van een 

substraatondersteuning en verscheidene aandrijfiniddelen d 

In de figuzen zijn overeenkomende onderdelen vooizien van eenzetfde 

verwijzingscijfer. 



Fig. 1 toont een coniponentplaatsingsinricliting 1 volgens de stand van de 
tecbnieik die is voorzien van een fiame 2, een door het frame 2 ondersteunde 
tcansportiniichting 3, een door bet frame 2 ondersteunde, in en teg^gesteld aan de door pijl 
Y aangeg^ven richting vexplaatsbare balk 4 alsmede door het fiame.2 ondersteunde, aan 
weerszijden van de traDsportmrichting 3 gelegen rijen component-toevoennrichtingen 5. 
Door de balk 4 wozdt een slede 6 ondersteund die is voorzien van een aantal 
componentppneem- en neerzeteenheden 7, die met behulp van de slede 6 ten opzichte van de 
balk 4 verplaatsbaar zijn in en tegengesteld aan de door pijl X aangegeven richting, 

De transporthmchting 3 is voorzien van twee zich evenwijdig aan elkaar 
uitstrekkende geleideprofielen 8. 

De werldng van de op zich bekende coniponent-plaatsingsinrichting 1 is als 
volgt. Een substraat 9 wordt door de geleideprofielen 8 ondersteund en met behulp van de 
transportinrichting 3 in de door pijl X aangegeven richting door de cofmpnTieniplajitCTtigja. 
inrichting 1 vecplaatst De componentopneem- en neerzeteenheden 
tegengesteld aan de door pijl X alsmede in en tegengesteld aan de door pijl Y aangegeven 
richtingen verplaatst tussen de veischeidene coniponenttoevoerinrichtingen alwaar met 
behulp van de componentopneem- em. neerzeteenheden 7 componenten uit de 
componenttoevoerinrichtingen S v/orden cpgenomen. Vervolgens worden de 
componentopneemr en neerzeteenheden 7 achtereenvolgens naar de gewenste posilies op het 
substraat 9 gebracht alwaar met behulp van de componentopneem- en neerzeteenheden 7 de 
componenten op het substraat 9 worden gepositioneerd. 

De maximale afineting B van het substraat 9 wordt bepaald door de maximale 
onderlinge afstand tussen de geleideprofielen 8 van de transportinrichting 1 , 

Derhalve kunnen met behulp van de transportinrichting 1 substraten 9 die een 
afineting B hebben die bij voorbeeld twee k drie keer zo groot is als de in fig. 1 weergegeven 
afineting niet van conotponenten worden voorzien. 
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Fig. 2 toont een bovenaanziclit van een eerste uitvoeringsvorm van een 
comp(mentplaatsingsinrichting 1 1 volgens de uitvinding die in grote Hjnen overeenkomt met 
de in fig. 1 weergegeven inrichting 1 . De componentplaatsingsinrichting 1 1 is echter slechts 
aan een zijde van de Ixansportinricliting 3 voorzien van een rij component- 
5 toevoerinrichtingen 5, Aan een van de componenttoevoerindchtingen 5 afgekeerde zijde van 
de tmnsportinrichting 3 is de component-plaatsingsimichting 1 1 voorzien van twee zicli 
dwars op de door pijl X aangegeven transportrichting uitstrekkende geleiding^ 12 ter 
ondersteuning van een relatief groot substraat 13. Op het substraat 13 worden op een 
vergelijkbaie wijze als bij de component-plaatsingsimichting 1 volgens fig, 1 con5K>nenten 

1 0 geplaatst Het gebied van bet substraat 1 3 waarqp conqjonenten kimnen worden geplaatst 
wordt begiensd dooidat de maximale veiplaatsing van de slede 6 in de aan pijl Y 
tegengestelde lichting ten opzichte van het fi:ame 2 . hidien het als het ware buiten de 
componenl^laatsingsmachine 1 1 gelegen gebied 14 van het substraat 13 eveneens van 
componenlcn moet worden voorzien, dient het substraat 13, na reeds gedeeltelijk van 

15 componenten te zijn voorzien, te worden omgekeerd waarbij het gebied 14 nabij de 
geleideprofielen 8 komt te liggen. 

De de substraatondersteuning 15 vormende geleidingen 12 kumien permanent 
met de geleide-profielen 8 zijn verbonden, in welk geval de componen^laatsings-inrichting 
1 1 meteen beschikbaar is voor het plaatsen van componenten op relatief grote substraten 13. 

20 Bij voorkeur is de afitand tussen de geleidingen 12 instelbaar zodat substraten 13 met 

verschillende afinetingen 11 eenvoudig door de geleidingen 12 kunnen worden ondersteund. 
Zoals zichfbaar in fig, 2 is de nabij de geleidingen 12 gelegen geleideprofiel 8 relatief dicht 
naar het andere geleideprofiel 8 van de transportinrichting 3 toe verplaatst Hierdoor is de 
a&tand tussen de componenttoevoerinrichting^ 5 en het substraat 13 relatief gering. 

25 Indien met behulp van de componentplaatsingsinrichting 1 1 componenten op 

een relatief klein substraat 8 dienen te worden gepositioneerd, worden de geleideprofielen 8 
op een zodanig^ afetand van elkaar gebracht dat met behulp van de geleidq)rofielen 8 het V 
componenten te voorziene substraat 8 kan worden ondersteund, waama op eenzelfde wijze 
als aan de hand van fig. 1 is toegelicht, het substraat in de door pijl X aangegeven 

30 transportrichting door de coinponent-plaatsingsinrichting 1 1 wordt getransporteerd waarbij 
met behulp van de componentopneem- en neerzeteenheden 7 coniponenten vanuit de 
component-toevoerinrichtingen 5 worden opgenomen en op het substraat worden 
gepositioneerd. 
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Indien de geleidixxgen 12 met het geleideprofiel 8 verbonden blijven, kan 
hierbij enkel gebruik worden gemaakt van compcment-toevoeriimchtmgen 5 die aan eeii van 
de geleidingen 12 afgekeerde zijde van de Ixansqportiniichting 3 zijn gelegen, Indien echter de 
geleidingen 12 losneembaar met de componentplaatsingsinrichting 2djn verbonden, kunnen, 
na het verwijderen van de geleidingen 12 losneembare of verrijdbaie 
conoponenttoevoei^Daiclitingen S in de door de verwijdetde geleidingen 12 viijgekomen 
ruimte worden gepositioneeid, waardoor de componentplaatsingsdnriditing 11 op eenzetfde 
wijze kan functioneien als de in fig. 1 weergegeven componenlplaatsingsixiridbtting 1. 

Fig. 3 toont een andeie uitvoermgsvocm van een 
componen^laatsingsinricliting 21 volgens de uhvinding die 2dch van de in fig. 2 
weergegeven componentplaatsingsinrichting 1 1 onderscheidt doordat het van de 
componenttoevoerinrichtingen S afgekeerd geleidepiofiel 8 is voorzien van een kqppelstiook 
22 die nabij beide uiteinden is voorzien van ondersteuningen 23, 24. De ondersteuning .24 is 
langs de koppelstrook 22 veiplaatsbaar in de door de dubbele pijl PI aangegeven richtingen 
waardoor de a&tand tussen de ondersteuningen 23 en 24 ten opzichte van elkaar eenvoudig 
instelbaar is. De ondersteuningen 23, 24 dienen ter ondersteuning van de geleidingen 12 die 
zich dwars op het geleideprofiel 8 en de daannee verbonden koppelstrook 22 uitstrekken. 
Aan een van het geleideprofiel 8 afgekeerde zijde zijn verdere ondersteuningen 25, 26 
voorzien voor het verschaffen van aanvullende ondersteuning van de geleidingen 12 en de 
door de geleidingen 12 te ondersteunen substraten 13. De koppelstrook 22, de 
ondersteuningen 23-26 en de geleidingen 12 voimen samen een siibstraatondersteuning. 

Handmatig of met behutp van een substcaattoevo^nniichting wordt een 
substraat 13 in de door pijl P2 aangegeven richting, ondersteund door de geleidingen 12 naar 
de componenttoevoerinrichtingen S toe verplaatst totdat een voorzijde van het substraat 13 
aanligt tegen de koppelstrook 22. Vervolgens worden op eenzelfde wijze als aan de hand van 
de in fig. 2 weergegeven componenlplaatsingsinrichting 11 toegelicht, componenten ^^tut 
de conq)onenttoevoerinrichtingen 5 qp het substraat 13 gepositioneerd. 

Fig. 4 toont een verdere uitvoeringsvorm van een 
componentplaatsingsinrichting 31 volgens de uitvinding die in grote lijnen overeenkomt met 
de in fig, 2 weergegeven componen^laatsings-inrichting 11. De 

componentplaatsingsinrichting 31 onderscheidt zich van de componentplaatsixigsinrichting 
1 1 doordat aan een van de componenttoevoerinrichting 5 afgekeerde zijde een vetrijdbare 
substiaat-ondersteuning 32 is opgesteld die is voorzien van een veirijdbaar onderstel 33 en 
een door het onderstel 33 ondersteunde substraat-houder 34. Op eenzetfde wijze als aan de 
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hand van fig. 2 is toegeliclit, kimnen met behu^ van de conipon^topneenir en 
neetzeteenheden 7 componenten op het substraat 13 woiden gepositioneerd. Bij voorkeur zijn 
in de componentplaatsing^inrichting 31 aanslagelementen voorzien waartegen het venijdbaar 
onderstel 33 nauwkeurig in X-, Y- en Z-richting positioneerbaar is. 
5 Door het venijdbaar onderstel 33 is het mogeUjk om relatief snel een relatief 

groot substraat 13 van componenten te voorzien. Nadat het substraat 13 van componenteaa is 
voorzien, woidt het verrijdbaie onderstel 33 verwijderd en wotdt de aldus beschikbare ndmte 
bij voorkeur ingenomen door een losneembare rij van componenttoevoer-imichtlngen 5. 
Fig. 5A en 5B tonen een weer andere uitvoedngsvonn van een 

10 conqKMientplaatsingsiniichting 41 volgens de iritvinding die is voomen van twee zich dwars 
qp de geleideprofielen 8 uitstreldcende geleidingen 42 die een siibstraatondersteuning 43 
voonen. De geleidingen 42 zijn elk voonden van twee ondersteuningen 44 ten opzichte 
waarvan de geleidingen 42 veiplaatsbaar zijn in een zich dwars op het vlak van de tefcening 
uitstrekfcende Z-richting. Bij de in fig. 5A weergegeven positie, bevinden de geleidingen 42 

15 zich in een relatief lage positie onder de geleideprofielen 8, waarbij de geleidingen 42 geen 
hinder verooizaken voor het over de geleidingsprofielen 8 te transporteren substraat 9. 

Op het siibstraat 9 worden op de hiervoor reeds beschreven wijze met behulp 
van componentopneem- en neerzeteenheden 7 componenten vanuit de aan we^szijden van 
de transportinrichting 3 gelegen coniponent-toevoerinrichtingen 5 conqwnenten opgenomen 

20 en op het substraat 9 gepositioneerd. 

Indien men met behulp van de componen^Iaatsings-inrichting 41 relatief 
grote siibstraten 13 van componenten wenst te voorzien, wordt de lij 
conxponenttoevoerinricihtingen 5 die tossen de geleidingen 42 zijn ^l^en tijdelijk 
verwijderd. Vervolgens wordt het geleidqwofiel 8 dat boven de geleidingen 42 is gelegen, in 

25 de richting van het andere geleideprofiel verplaats^ waama de geleidingen 42 ten opzichte 
van de ondosteuningen 44 in qpwaartse Z-richting woiden v^laatst totdat de geleidingen 
42 in eenzelfde vlak zijn gelegen als de geleideprofielen 8. . .. 

Daattm wordt op de geleidingen 42 een substraat 13 gepositioneerd waarop op 
de reeds hierboven beschreven wijze componenten woiden geplaatst. Bij de inrichting 41 

30 behoeft de substraat-ondersteuning 43 derhalve niet voUedig te worden verwijderd waardoor 
relatief snel ook relatief grote substraten 13 van componenten kunnen worden voorzien. 

Fig. 6 toont nog een andere uitvoeringsvorm van de 
componen^laatsingsinrichting 51 volgens de uitvinding die in grote lijnen oveieenkomt met 
de in fig. 3 weergegeven componen^laatsings-inrichting 21. De 
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compcmenlplaatemgsdimchtmg 51 onderscheidt zich van de coniponenlplaatsmgsitirichtmg. 
21 doordat componentplaatsings-mnchting 51 is vooizien van een substraathouder 52 waarop 
op een naast de componentplaatsingsiniichting gelegen locatie een substraat 13 wordt 
gepositioneerd. Vervolgens wordt de substraathouder 52 met befaulp van positioneringsgaten 
53 geplaatst over zich vanaf de ondersteuningen 23, 24 uitetrekkende pennen 54. De 
substraat-ondersteuning 52 wordt aan een van de ondersteuning 23, 24 afgekeerde zijde 
ondersteund door de ond^teuningen 25, 26. 

Nadat het substraat 1 3 op de Merboven beschreven wijze in de 
componenlplaatsin^uiricliting 51 is aangebracH worden componenten vanuit de 
componenlplaatsingstoevoeriniiclitingen 5 met behulp van de componentppneem- eai 
neeizeteenheden 7 op het substraat 13 gepositioneerd. 

Fig. 7A-7D tonen een bovenaanzicht respectievelijk een aantal verschiUende 
zijaanzichten van een substraatondersteuning 61 . De substraatondersteuning 61 omvat ten 
minste twee zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende geleidingen 12 voor het ondersteunen 
van een substraat 13. 

Fig. 7B toont een geleiding 12 die is voorzien van een eindloze transportband 
62 voor het in en tegengesteld aan de door pijl Y aangegeven richting transport^:en van het 
substraat 13. 

Fig. 7C toont een geleiding 12 die is voorzien van een relatief glad 
ondersteuningspppervlak 63 waarover het substraat 13 handmatig in en tegengesteld aan de 
door pijl Y aangegeven richting kan worden geschoven. 

Fig. 7D toont een geleiding 12dieisvoorziCT vaneenzijrandvanhet 
substraat 13 ondersteunende stiook 64 die is voorzien van twee zich in Y-richting 
uitstrekkende sleuven 65. In de sleuven 65 zijn pemien 66 gelegen, welke elk zijn verbonden 
met een driehoekvormig koppelvlak 67. Het koppelvlak 67 is aan een andere zijde 
schaxnierbaar verbonden met een koppelstang 68 welke met een uil^de is verbonden met 
een in een cilinder 69 verplaatsbare zuiger 70, Door de zuiger 70 vanuit de in fig. 7D 
weergegeven positie in een aan pijl Y tegengestelde richting te veiplaatsen, zullen de 
koppelstukken 67 op assen 71 worden gezwenkt ten gevolge waarvan de strook 64 in 
opwaartse Z-richting wordt verplaatsl, tezamen met het substraat 13. 

Indien de afinetingen van het relatief grote substraat 13 dit toelaten is het 
mogplijk om naast het substraat een enkele of een paar componenttoevoerinrichtingen 5, te 
plaatsen. 
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CONdUSffiS: 



1. Ctomponen^laatsfajgsinrichtmg (1 1, 21, 31, 41, 51) vootzieii van een 
langgestrekte lianspoitiiiriclitmg (3) met beihu^ van wdke tcansportiniichtmg (3) van 
con^KUienten te voondene substraten (9) in bedrijf in een zich evenwijdig aan de 
tmnsportinrichting (3) uitstrekkende transportrichting (X) veiplaatsbaar zijn, welke 
companentplaalsingsinrichting (11, 21, 31, 41, 51) verder is voorzien van ten minste een 
conqKjnenttoevoerinricliting (5) die aan een langs2djde van de transportinrichting (3) is 
gelegen, alsmede van ten minste een componentopneem- en neerzeteenheid (7), met behulp 
waarvan in bedrijf een component uit de componenttoevoerinricliting (5) ppneembaar is en 
op een substraat (9) positioneerbaar is, met bet kenmerk, dat de component- 
plaatsingsinrichting (11, 21, 31, 41, 51) verder is voorzien van een zich aan een van de 
componenttoevcerimichting (5) afgekeerde langszijde van de transportinrichting (3) gelegen 
sobstraatondersteuning (15, 22-26, 32, 43, 52). 

2. ConqKmenlplaalsingsinrichting (1 1, 21, 31, 41, 51) volgens conchisie 1, met 
het kenmeik, dat de substraatonderssteuningpn (15, 22-26, 32, 43, 52) losneembaar met de 
componen^laatsingsinrichting (1 1, 21, 31, 41, 51) is verbondeo. 

3. Componen^laatsingsinrichting (11, 21, 31, 41, 51) volgens conclusie 1 of 2, 
met het kenmeik; dat de substiaatondersteuning (15, 22-26, 32, 43, 52) is voorzien van 
aandrijfiniddelen met behulp waarvan in bedrijf eai substraat verplaatsbaar is in een zich 
dwars op de transportrichting (X) uitstrekkende toevoerrichting (Y). 

4. Ctomponen^laatsingsinrichting (1 1, 21, 31, 41, 51) volgens een der 
vooigaande conclusies, met het kenmerk, dat de transportinrichting (3) is voorzien van ten 
minste een zich evenwijdig aan de transportrichting uitstrekkend gelddeprofiel (8) dat is 
verbonden met de substraatondersteuning (15, 22-26, 32, 43, 52), waarbg het geleideprofiel 
(8) tezamen met de substraatondersteuning (15, 22-26, 32, 43, 52) verplaatsbaar is in een zich 
dwars op de transportrichting (X) uitstreldi^de ricfating (Y). 
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5. Ck>mx>onentplaa1smgsiimch1m (1 1, 21, 31, 41, 51) volgens een der 

voorgaande conclusies, met het kemnerk, dat de subslxaatondeisteuning (IS, 22-26, 32, 43, 
52) twee zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende geleidingen (12) omvat die zich dwars op 
de ttansportdchting (X) uitstrekken. 

5 

. 6. ComponentplaatsingsmrichtiBg (11, 21, 31, 41, 51) volgens conclusie 5, met 

het kemnerk, dat de a&tand tassen de geleidingen (12) instelbaar is. 

7. Conq)onen1plaalsingsimicliting (11, 21, 31, 41, 51) volgens een der. 

10 voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de substcaatondersteuning (15, 22-26,. 32, 43, 
52) verticaal (Z) verplaatsbaar is van een zich evenwijdig aan de ttansportLoiichting gelegen 
positie naar een onder de transportumchting (3) gelegen positie. 



PHNL030834EPP 

12 03.07.2003 

ABSTRACT: 



Ctompanent placement device (11, 21, 31, 41, 51) provided with an elongated 
transport device (3) by means of which in use substrates to be provided with components are 
movable in a transport direction parallel to the transport device. Furthermore, the component 
placement device (1 1, 21, 31, 41, 51) is provided with at least one component supply device 
5 (5) located along one longitudinal side of the transport deA^ce (3), as well as with at least one 
component pick and place device (7) by means of which a component can be picked out of 
the component supply device and be placed on a substrate in use. Furthermore the component 
placement device (11, 21, 31, 41, 51) is provided with a substrate support (15, 22-26, 32, 43, 
52) which is located along a longitudinal side of the transport device (3) opposite to the 
10 component supply device. 



Fig. 2 
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FIG. 7B FIG. 7C 



FIG. 7D 



